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Sposob wytwarzania kleju poliamidowo-epoksydowego do klejenia
na gorgco ,
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania
kleju poliamidowo-epoksydowego do Kklejenia na
goraco.

Znane dotychczas kleje termoreaktywne wytwa-
rzane z metylolopoliamidow utwardzane sg za po-
mocg kwas6w organicznych, jak kwas cytrynowy,
metylofosforowy i inne, a takze za pomoca nie-
ktérych zywic syntetycznych, na przyklad zywicy
fenolowo-formaldehydowej.

Kleje te stosuje sie w postaci roztworéw w od-

‘powiednim rozpuszczalniku, po odparowaniu kto-

rego spoine klejowg ogrzewa sie i wowczas naste-
puje utwardzanie kleju. Utwardzona spoina zacho-
wuje wysokag elastyczno§é charakterystyczng dla
poliamidéw. »

Stwierdzono, ze mozna otrzymaé klej termo-
utwardzalny z metylolopoliamidéw lub metoksyme-
tylopoliamidéw o wyraznie lepszych wtlasno$ciach
mechanicznych od znanych klejow metylolopolia-
midowych, jezeli do utwardzania metoksymetylo-
polikaprolaktamu lub metylolopolikaprolaktamu
zastosuje sie Zywice epoksydowa. Klej ten po
utwardzeniu jest nierozpuszczalny w pospoli-
tych rozpuszczalnikach, termoreaktywny, odporny
na chemikalia i dzialanie czynniké6w atmosferycz-
nyoch, a ze wzgledu na swa wysokg jakos¢ znajduje
zastosowanie do klejenia czeSci maszyn, aparatury
i réznych urzadzen.
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Sposobem wedtug wynalazku klej poliamido-
wo-epoksydowy do Kklejenia ma gora(;d' wytwarza
sie z 12 — 25%-owego roztworu me'ggksyme'tylopo—
likaprolaktamu lub  metyldlopolikaprolaktamu
w alkoholu etylowym, toluenie, lub cykloheksano-
nie, przez dodanie jako czynnika wspétutwardza-
jacego zywicy epoksydowej, stanowigcej produkt
polikondensacji dianu z epichlorohydryng w S$ro-

dowisku alkalicznym, o zawartosci 0,15—0,50 gra-,

morownowazniké6w grup epoksydowych na 100 gra-
moéow zywicy, w iloSci 100 czeSci wagowych zywicy
epoksydowej na 125—200 czeSci wagowych meto-
ksymetylopolikaprolaktamu o stopniu podstawie-
nia okolo 25%. Wspbétutwardzanie kompozycji po-
liamidowo-epoksydowej prowadzi sie w tempera-
turze 140 — 180°C. -

Przyktad: Do aparatu zaopatrzonego w mie-
szadlo i chiodnice zwrotng wprowadza sie 100 cze-
§ci wagowych alkoholu etylowego lub metylowego,
40 czesci wagowych toluenu, 10 czeSci wagowych
metoksymetylopolikaprolaktamu i 10 cze$ci wago-
wych zywicy epoksydowej Epidian 1 o zawartosci
okold 0,18 gramoréwnowazinikéw epoksydowych na
100 gramoéw zywicy.

Cato$é ogrzewa sie do 50°C. Po 20 minutach za-
warto§¢ aparatu oziebia sie do temperatury poko-

_jowej.
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Otrzymany roztwér kleju, ktéry w tej postaci
nadaje sie do uzytku posiada wytrzymato$é na $ci-
nanie Srednio 420 kG/cm?, wytrzymalo$é na oddzie-
ranie (wzgledna) $rednio 23 kG/3 cm.

Dla poréwnania podano wytrzymalos§ci spoiny
klejowej dla kleju metoksymetylopolikaprolakta-
mu utwardzanego kwasem metylolofosforowym:
wytrzymato§é na écinanie $rednio 153 kG/cme, wy-
trzymalo$¢ mna oddzieranie (wzgledna) $rednio
11,3 kG/cm.

Wytrzymalo§¢ na oddzieranie oznaczono wedlug
metody Winter-Mecklburg.
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Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania kleju poliamidowo-epokszydo-
wego do klejenia na gorgco, znamienny tym, ze do
12 — 25%-owego roztworu metylolopolikaprolakta-
mu lub metoksymetylopolikaprolaktamu w mie-
szaninie rozpuszczalnikéw orgamicznych wprowa-
dza sie zywice epoksydowg 0 zawartosci 0,15 — 0,50
gramoréwnowazniké6w grup epoksydowych na 100
gramow zywicy w iloSci 100 cze$ci wagowych zywi-
cy epoksydowej na 125 — 200 czeSci wagowych me-
tylolopolikaprolaktamu lub metoksymetylopolika-
prolaktamu.
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